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晶体管参数可分为直流参数与交流参数，直流参数主要包括：

（1）击穿电压：Vebo（发射极-基极电压）、Vceo（集电极-发射极电压）、Vcbo（集电极-

基极电压）。

（2）漏电流：Icbo（集电极-基极漏电流）、Iceo（集电极-发射极漏电流）。

（3）直流电流放大系数：hFE。

交流参数主要包括：

（1）交流电流放大系数：hfe。

（2）特征频率 fT，输出电容 Cob，内阻。

交流参数如同是晶体管的脾气性格，无法改变，需要调整线路板上的其他被动元件与

其匹配一致。

直流参数厂家可以按照规格做到与原装产品一致， 交流参数由于每个厂家的生产工艺

和扩散杂质浓度和深度的不同，是做不到一致的，一定要调整线路板的元件与晶体管匹配，

做到负载的输入阻抗与晶体管的输出阻抗相匹配。

晶体管和线路板可视作输出端与使用端，晶体管的输出阻抗分为实部 R 与虚部 JX，使

用网络测试仪，可以测试数值 R+JX（输出端）、R-JX（使用端），R 对应的是实部参数，JX

对应的是虚部参数，输出端与使用端阻抗匹配最佳状态为：实部 R 参数相同，虚部 JX 参数

相反，即：晶体管输出阻抗为 R+JX,使用端输入阻抗为 R-JX。

阻抗匹配性问题，出现于 400V以上的高压管，芯片面积越大，阻抗越小，匹配性问题

就越明显，芯片面积越小，晶体管阻抗都较大，很容易匹配。

晶体管一旦生产出来，阻抗就是固定的，不可调整，所以，调整阻抗匹配只能调整线路

板使用端的阻抗。需要调整负载端的电阻，电感和电容等元器件，使得负载端的阻抗与晶体

管的阻抗实部相等，虚部相反，从而达到阻抗匹配。

晶体管由于厂家生产工艺的不同，交流参数会存在差异性，通过多功能筛选仪测试的三

极管数据，每个厂家都有不同。

根据晶体管在线路上的并联只数，建议直接上机测试，由于阻抗性问题的存在，直接上
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机测试可以更明显的体现出晶体管与线路板的匹配性问题。

如何调整晶体管输入端的匹配性：

调整输入端电流，晶体管在线路中能起到电流放大作用，从而满足顾客对使用电流的要

求。在顾客确定使用电流的情况下，根据晶体管的放大倍数，通过调整线路中的变压器、电

阻电感、电容等元器件，对输入端电流进行调整。


